












































专利名称(译) 电极组装

公开(公告)号 US20170265767A1 公开(公告)日 2017-09-21

申请号 US15/610662 申请日 2017-06-01

[标]申请(专利权)人(译) 松拓有限公司

申请(专利权)人(译) SUUNTO OY

当前申请(专利权)人(译) SUUNTO OY

[标]发明人 PERNU KIMMO
SELBY TAPIO
LEHTINEN OSSI

发明人 PERNU, KIMMO
SELBY, TAPIO
LEHTINEN, OSSI

IPC分类号 A61B5/0416 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0416 A61B2562/0209 A61B5/6804 A61B5/0006 A61B5/04085 A61B5/6831

优先权 2013001566 2013-01-29 GB
2012006396 2012-12-31 FI
61/747386 2012-12-31 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

电子设备技术领域本发明总体上涉及一种电子设备，其具有壳体和至少
一个阳连接部分，用于将电子设备可拆卸地连接到母按扣。凸形连接部
分包括具有凸形头部的螺柱，该凸形头部能够装配在按扣的插座区域
内。阳头部分具有作为螺柱的末端的末端和将阳头部分与中间部分分开
的第二端，以及与阳头部分相对的端部。端部具有末端，该末端是螺柱
的第二末端。中间部分位于凸头部分和端部之间。螺柱与电子设备的电
子元件电接触，并且头部具有在阳头部分的末端开口的中心腔。
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